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LEGENDA MiSTNOSTI
ozn. |nazev mistnosti plocha (m2) podlaha strop sténa s.v.[m)| |ozn. |nédzev mistnosti plocha (m2) podlaha strop sténa s.v.[m)| |ozn. |nédzev mistnosti plocha (m2) podlaha strop sténa s.v.(m)
2.01 |chodba 26 | homogenni lepena X omitka Stukova 2,40 | |2.25 |NTMC - pracovna primare 33 | vinyl/koberec X omitka Stukova 2,60| |2.49 |SL - koupelna 4 | keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad 2,80
2.02 |schodisté 15 | homogenni lepena X omitka Stukova -| 12.26 |NTMC - prac. primare koup. 4 | keramicka dlazba X keramicky obklad 2,60 | |2.50 |span. laborator - pokoj 21 | vinyl vodivy SDK podhled omitka Stukova 2,80
2.03 | uklidova mistnost 3 | vinyl vodivy X omitka Stukova 2,60| |2.27 |chodba 67 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,62| |2.51 |SL - koupelna 5 | keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad 2,80 | CisLo PARE
2.04 |jazyky-WC-7Z 12 | vinyl vodivy X omitka Stukova 2,60| |2.28 |cekarna 39 | diev. dvouvrstva, homog. | SDK podhled omitka Stukova 2,62| |2.52 |SL -vstup 5 | vinyl vodivy SDK podhled omitka Stukova 2,80
2.05 |jazyky-WC-M 11 | vinyl/koberec X omitka Stukova 2,60| |2.29 |schodisté 22 | homogenni lepena X omitka Stukova -| 12.53 |span. laborator - pokoj 20 | vinyl vodivy SDK podhled omitka Stukova 2,80
2.06 |chodba 37 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,40 230 |[TWA 66 | specialni pro TWA X X ?| |2.54 |sklad materiall + lé¢iv 5 | epox. stérka+vsyp SDK podhled omitka Stukova 2,80
2.07 |jazyky - kabinet 16 | vinyl/koberec X omitka Stukova 2,60 231 |[WC-Z 9 | keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad 2,62 2.55 | monitoring 20 | vinyl vodivy SDK podhled omitka Stukova 2,80
2.08 |jazyky - ucebna 45 | vinyl vodivy X omitka Stukova 2,60 [2.32 |[WC-M 11 | keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad 2,62| |2.56 |SL -vstup 5 | vinyl vodivy SDK podhled omitka Stukova 2,80
2.09 |jazyky - ucebna 45 | vinyl vodivy X omitka Stukova 2,60 [2.33 |WC-I 3 | keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad 2,62| |2.57 |SL - koupelna 5 | keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad 2,80
2.10 |jazyky - ¢aj. kuchynka 8 | vinyl vodivy X omitka Stukova 2,60 | |2.34 |Spin. pradlo 7 | vinyl SDK podhled omitka Stukova 2,62 | |2.58 |span. laborator - pokoj 20 | vinyl vodivy SDK podhled omitka Stukova 2,80  STuPeN
2.11 |jazyky - denni mistnost 14 | vinyl vodivy X omitka Stukova 2,60 |2.35 |¢.pradlo 4 | vinyl SDK podhled omitka Stukova 2,62| |2.59 |SL - koupelna 5 | keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad 2,80 UZEMNI RiZENi
2.12 |jazyky - kabinet 22 | vinyl vodivy X omitka Stukova 2,60| |2.36 |sklad pristroje 11 | vinyl SDK podhled omitka Stukova 2,62| |2.60 |SL-vstup 5 | vinyl vodivy SDK podhled omitka Stukova 2,80
2.13 |jazyky - kabinet 22 | vinyl vodivy X omitka Stukova 2,60 237 |[WC-Z 4 | keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad 2,62| |2.61 |span. laborator - pokoj 20 | vinyl vodivy SDK podhled omitka Stukova 2,80 patum ZAKAZKOVE EisLo
2.14 |jazyky - uebna 42 | vinyl vodivy X omitka Stukova 2,60 [2.38 |WC-M 4 | keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad 2,62 | |2.62 |data processing 31 | vinyl vodivy SDK podhled omitka Stukova 2,80 02/2016 16-15-UR
2.15 |chodba 40 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,40| |2.39 |pripraval 13 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,62| |2.63 |uklidova mistnost - SL 4 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,80
2.16 |SatnaM1.-3.NP 24 | vinyl X omitka Stukova 2,60 | |2.40 |uklidova mistnost 5 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,62| |2.64 |ambulance 26 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,80 | ZMENA
2.17 |umyvarna M 1.-3. NP 9 | keramicka dlazba X keramicky obklad 2,60 | |2.41 |zazemizaméstnanci 3 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,62 | |2.65 |edukace 23 | vinyl SDK podhled omitka Stukova 2,80
2.18 |WC-M 1| keramicka dlazba X keramicky obklad 2,60| |2.42 |priprava2 13 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,62| |2.66 |Zcistici mistnost 5 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,80 o
219 |WC-Z 1| keramicka dlazba X keramicky obklad 2,60| |2.43 |DMZ 18 | vinyl/koberec SDK podhled omitka Stukova 2,62| |2.67 |koupelna lékare 5 | keramicka dlazba SDK podhled keramicky obklad 2,80 PUDORYS 2.NP
2.20 |umyvarnaZ1.-3. NP 9 | keramicka dlazba X keramicky obklad 2,60 | |2.44 |kuchynka 5 | vinyl/koberec SDK podhled omitka Stukova 2,62| |2.68 |lékar 19 | vinyl/koberec SDK podhled omitka Stukova 2,80
2.21 |satnaZ1.-3.NP 22 | vinyl X omitka Stukova 2,60| |2.45 |rozvodna NN 8 | epox. stérka+vsyp SDK podhled omitka Stukova 2,62 1233 m2
2.22 |Satna medici 22 | vinyl X omitka Stukova 2,60| |2.46 | meeting room - telemetrie 25 | celoploSny koberec SDK podhled omitka Stukova 2,62 MERITKO CiSLO VYKRESU
2.23 |NTMC 22 | vinyl/koberec X omitka Stukova 2,60| |2.47 |chodba 111 | homogenni lepena SDK podhled omitka Stukova 2,50 1:200 3
2.24 |NTMC - sekretariat 22 | homogenni lepena X omitka Stukova 2,60| |2.48 |SL-vstup 5 | vinyl vodivy SDK podhled omitka Stukova 2,80 -
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